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(54) Verfahren zur Herstellung eines Leiterverbunds und ein Leiterverbund

(57) Ein Verfahren zur Herstellung eines Leiterver-
bunds aus einem elektrischen Leiter, wobei der Leiter
mindestens einen ersten Abschnitt (6) und mindestens
einen zweiten Abschnitt (2) aufweist und wobei der erste
Abschnitt (6) und der zweite Abschnitt (2) eine unter-
schiedliche Materialcharakteristik aufweisen, ist im Hin-
blick auf eine kostengünstige Herstellung durch folgende
Verfahrensschritte gekennzeichnet:
- kontinuierliches Anordnen des Leiters in aufeinander-

folgende Sektionen (3) mit jeweils mindestens einer mä-
anderartigen Schleife (4) oder mit jeweils mindestens ei-
ner haarnadelförmigen Schleife,
- Umhüllen der Sektionen (3) mit mindestens einem
Schutz- oder Isolationsmaterial und
- Vereinzeln der Sektionen (3) an definierbaren Trenn-
stellen.

Des Weiteren ist ein entsprechender Leiterverbund
angegeben.
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